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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2019年中国LED衬底市场分析与投资前景研究报告》共九章。首先

介绍了中国LED行业发展概况，接着分析了中国LED衬底行业发展环境，然后对中国LED衬底

行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国LED衬底行业面临的机遇及发展前景。

您若想对中国LED衬底行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重

要工具。 

     2013年是我国&ldquo;国家半导体照明工程&rdquo;启动十年，十年来，我国半导体照明产业

取得了长足发展，这十年是成果卓著、跨越发展的十年。2013年，我国半导 体照明产业整体

规模达到了2576亿元，较2012年的1920亿元增长34%，成为2010年以后国内半导体照明产业发

展速度较快的年份。其中上游外延 芯片规模达到105亿元、中游封装规模达到403亿元，下游

应用规模则突破2000亿元，达到2068亿元。 

     自2009年开始的大规模的MOCVD投资潮在2012年降温后，2013年进入理性增长。截至2013

年12月底，国内的MOCVD总数达到1090台 左右，较2012年增加约110台，主要由资金较为充

裕的上市企业实施，新增加的MOCVD设备中已有国产MOCVD的身影。在区域分布上主要集

中在江苏 和安徽，占到了我国MOCVD保有量总数的44%。 
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